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Scale4Edge Projektkoordinator Prof. Dr. Wolfgang Ecker, Distinguished Engineer, Infineon Technologies AG ist zum Digital-Gipfel 2024 der
Bundesregierung (11 eingeladen um unter anderem Uber Scale4Edge und den Projektbeitrag zu "Sicher und resilient in die Zukunft: Innovationen der
Mikroelektronik fur KI-Anwendungen von morgen" vorzutragen.

Um die immer gréBer werdenden Datenmengen zu bewaltigen, werden Prozessoren bendtigt, die nicht nur in puncto Rechenleistung, sondern auch
hinsichtlich Energieeffizienz, Zuverlassig keit, Robustheit und Sicherheit héchsten Anforderungen standhalten. Bei einem Speed Geeking kénnen
sich die Teilnehmenden zu innovativen Ideen im Bereich KIProzessoren und Open Source informieren und aktuelle Forschungsaktivitaten als
Beitréage zu einer technologisch sou veranen Wertschopfung und Digitalisierung in Deutschland und Europa kennenlernen.

Der Beitrag von Wolfgang Ecker findet am Montag, den 21.10.2024 um 14:30 Uhr statt.
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Prof. Dr. Wolfgang Ecker, Senior Principal, Infineon Technologies AG
Prof. Dr. Armin Dietz, Professor und Leiter H20hm Institut, Technische Hochschule Mirnberg
Georg Siman Ohm
Dr. Hans-Jdrg Vagel, Head of Hardware/Software Co-Design, Bayerische Motoren Werke AG
Prof. Dr. Holger Blume, Professor fir Architekturen und Systerne und geschiftsfihrender
Leiter des Instituts fir Mikroelektronische Systeme, Leibniz Universitdt Hannover
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The Scaled4Edge project (project label 16ME0122K-140, 16ME0465, 16ME0900, 16ME0901) is supported by the German Federal Ministry of
Research, Technology and Space (BMFTR).
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